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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2019年中国电子级多晶硅市场深度调研与投资前景研究报告》共十

三章。首先介绍了中国电子级多晶硅行业的概念，接着分析了中国电子级多晶硅行业发展环

境，然后对中国 电子级多晶硅行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国电子级多

晶硅行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国电子级多晶硅行业有个系统的了解或者想 投

资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。 

    近年来硅料行业整合充分，全球范围内已经形成寡头垄断的局势。按照2013 年实际出货量

统计，美国汉姆洛克（Hemlock）、德国瓦克(Wacker)、韩国东方化学工业（OCI）、中国保

利协鑫（GCL-Poly）四大巨头加起来占比超过74%，越来越越多的小厂遭遇倒闭。由于多晶

硅行业是精密化工提纯工业，一旦生产停止超过半年以上，将导致设备腐蚀风险。一旦形成

腐蚀，硅料纯度稳定性无法保障，维修成本巨大，产能基本全废。 

    2013年全球多晶硅产业规模持续增大,产能达到38.7万吨，产量约为24.6万吨，同比增长5.1%

，增量主要集中于太阳能级多晶硅。电子级多晶硅产量约为2.6万吨，需求量在2.5万吨左右，

生产仍主要集中在美国、德国和日本等少数多晶硅企业。 

    2010-2013年全球电子级多晶硅产量：万吨 

 

    资料来源：博思数据整理 
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